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Haridus- ja teadusministri kiskkirja
eelnou kooskolastamine

Austatud haridus- ja teadusminister

Rahandusministeerium kooskodlastab haridus- ja teadusministri késkkirja ,,Tallinna
Ehituskooli, Tallinna Tehnoloogiakolledzi, Majandus- ja Teeninduskolledzi, Tallinna
Poliitehnikumi,  Tallinna  Teeninduskooli  ja  Tallinna  Todstushariduskeskuse
iimberkorraldamine* eelndu.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jiirgen Ligi
rahandusminister

Lennart Lepik 5885 1408
Lennart.Lepik@fin.ee
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